
© 2022 HYCON Technology Corp 
www.hycontek.com 

 APD-HY16IDE006-V12_SC 
page1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HY16F 系列 

烧录器使用说明书 

 
 
 .

http://www.hycontek.com/


 

HY16F 系列 

烧录器使用说明书 

 

 

© 2022 HYCON Technology Corp 
www.hycontek.com 

 APD-HY16IDE006-V12_SC 
page2 

 

目录 

1. 包装内容 ........................................................................................................................................................ 4 

2. 安全注意事项 ................................................................................................................................................. 5 

3. 烧录器简介 .................................................................................................................................................... 6 

3.1. 烧录器简介 ................................................................................................................................................. 6 

3.2. 硬件版本要求 .............................................................................................................................................. 6 

3.3. 软件安装 ..................................................................................................................................................... 6 

4. 整体操作说明 ............................................................................................................................................... 11 

4.1. 烧录器硬件说明 ........................................................................................................................................ 11 

4.2. HY16F 系列烧录档区域说明 ...................................................................................................................... 12 

4.3. 烧录器软件说明 ........................................................................................................................................ 14 

5. 烧录操作范例说明 ........................................................................................................................................ 20 

5.1. 在线烧录功能 ............................................................................................................................................ 20 

5.2. 离线烧录功能 ............................................................................................................................................ 21 

5.3. Read Chip 功能 ......................................................................................................................................... 22 

5.4. Read Burner 功能 ...................................................................................................................................... 23 

5.5. ISP Resource Setting 设置说明 ................................................................................................................ 24 

5.6. Update Firmware 操作说明 ....................................................................................................................... 25 

6. 烧录器信息说明 ........................................................................................................................................... 28 

6.1. 烧录配置信息 ............................................................................................................................................ 28 

6.2. 错误信息 ................................................................................................................................................... 29 

7. 修订记录 ...................................................................................................................................................... 31 

.

http://www.hycontek.com/


 

HY16F 系列 

烧录器使用说明书 

 

 

© 2022 HYCON Technology Corp 
www.hycontek.com 

 APD-HY16IDE006-V12_SC 
page3 

 

 

注意： 

1、 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新

http://www.hycontek.com。 

2、 本规格书中的图形、应用电路等，因协力厂商工业所有权引发的问题，本公司不承担其责任。 

3、 本产品在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用在客户

的产品或设备中，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。 

4、 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 IC 内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超

出说明书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此所造成的损失，本公司不承担任何责任。 

5、 本产品虽内置防静电保护电路，但请不要施加超过保护电路性能的过大静电。 

6、 本规格书中的产品，未经书面许可，不可使用在要求高可靠性的电路中。例如健康医疗器械、防灾器械、

车辆器械、车载器械及航空器械等对人体产生影响的器械或装置，不得作为其部件使用。 

7、 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可

能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标，这样可以避

免事故的发生。 

8、 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其他目的之转载或复制。 
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1. 包装内容 

目前对外支援 HY16F 系列的最新款烧录器为 HY10000-WK08D 整合型烧录器，以下为包装

内容说明： 

 
图 1-1 

 

Model No. Part Name Description Quantity 

HY10000-WK08D 

1. HY10000-WK08D Integrated Writer 1 

2. Cable line USB Type A to Mini B Cable 1 

3. Programming line 6pin/2.0 (2.0mm pitch) 1 

4. Programming line 4x2pin/2.54 (2.54mm pitch) 1 

5. Power Supply Output: DC 5V 1 

表 1-1 
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2. 安全注意事项 

 

 请勿放置重物在本应用展示板上，以避免重压导致损坏。 

 请勿本应用展示板置于重心不稳处，以免掉落造成损坏。 

 请勿使用不符合本产品电气规格之输入电压，以免造成工作异常或损坏。 

 操作时避免本应用展示板淋到液体、污物掉落于板上及暴露在湿气当中。应保持本应用

展示板在干燥的环境下使用，以免影响功能与效能。 

 不用时应移去电源。 

 当发生下列情况时请马上移去电源，并联络本公司工程人员。 

 电源线磨损或毁坏。 

 电源（电池）接上时灯号无显示。 

 元器件脱落。 
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3. 烧录器简介 

 

3.1. 烧录器简介 

HY16F 烧录器的目的为，针对 AndeSight IDE 编译所产生的.bin 文档，可以透过烧录器应用

程序下载程序码到烧录器中，支援透过在线应用程序操作，对芯片进行烧录动作；也同时支

援量产时，离线烧录芯片的流程。 

 

3.2. 硬件版本要求 

HY10000-WK08C 或 HY10000-WK08D 整合型烧录器 (以下简称 WK08x)皆可，需内建

能支援 HY16F 产品烧录的 F/W Ver 3.4 以上。 

 

3.3. 软件安装 

 

3.3.1. 安装 

运行烧录器应用软件 HY16F Writer 所需的系统配置： 

 PC 硬件需求： 

PC 兼容的奔腾（PENTIUM®）级系统 

256MB 存储器（推荐 512MB） 

500MB 硬盘空间 

 支援作业系统 

-Windows XP(32 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit),  
Windows 10 (64 bit) 

 适用软件支援版本 

HY16F Writer V3.3 以上 

 支援芯片产品型号： 

-HY16F18X 产品：HY16F184、HY16F187、HY16F188 

  -HY16F19X 产品：HY16F196、HY16F197、HY16F198 

  -HY16F19XB 产品：HY16F196B、HY16F197B、HY16F198B、HY16F1983 

  -HY16F3981 

 适用下列界面模式 

USB Port with HID-compliant device 

HY10000-WK08X 的 USB Port 驱动是使用 Windows 标准的 HID 驱动(如图 3-1)，

 所以不用另外安装 USB 驱动就能使用。 
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图 3-1 

 程序版本兼容性: 

HY16F IDE 各版本所组译出的烧录档案(.bin)，都可经由 HY16F Writer 软件，进行

下载烧录。 

 解压缩 HY16F Writer 软件并执行 Setup.exe 执行档 

 按画面照指示一步一步向下执行安装步骤 

 
 

解压缩 HY16F Writer 软件包后运行  就可以进行软件的安装(步骤如下图)，安装

完毕后直接运行\HYCON\HY16F Writer 目录下的 就可以开启软件进行操作。 

 

Note：在运行软件时请以『系统管理员身份』来运行 
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3.3.2. 卸载 

请到控制面板的”卸载或更改程序”寻找 HY16F Writer 选择卸载程序，亦或是直接运行

HY16F Writer 软件目录下的 ，就能解除软件的安装。 
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4. 整体操作说明 

 

4.1. 烧录器硬件说明 

 

4.1.1. 烧录器按键与灯号功能说明 

 

4.1.1.1.  Program 按键(外部按钮) 

程序烧录到芯片中，包含检查 Chip 型号Erase AllProgramVerify，当在烧录过程中，

烧录按键敲击无任何作用。 

 

4.1.1.2. 状态指示灯 

绿灯 L1：代表烧录按键执行后，检查与烧录动作均正常。 

红灯 L2：代表按键执行后，烧录执行的任一行为失败。 

黄灯 L3：烧录过程显示灯，配合自动化机台烧录使用、烧录前灯灭、烧录过程中灯恒亮，烧

录完成或是烧录失败后灯灭。 

 

  
 

名称 说明 

芯片烧录端界面 PIN1：Reset(VPP) 

PIN2：NC(SCK) 

PIN3：EDIO(SDI) 

PIN4：ECK(SDO) 

PIN5：VDD 

PIN6：VSS 

状态指示灯 L1：OK (Green LED) 

L2：Error (Red LED) 

L3：Busy (Yellow LED) 
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USB 连接端 烧录器电源输入端/资料传输线连接端 

Program 按键 烧录按键 

Blank 按键 此按键无效 

Information 按键 烧录信息查询 

 

4.1.2. 侧边端&烧录脚位对应说明图 

PGC

Blank 

VSS

RED
Green

Program

VDD

RST VSS
VDDNC

EDIO ECK
(For HY16F only)       

P rogram

Blank

Error

OK

BusyVDD

S2
L1L2L3

VSS

S1

 
图 4-1 烧录器烧录端 

 

4.2. HY16F 系列烧录档区域说明 

项目程序透过 AndeSight IDE 编译后会产出一个 Bin File 的烧录程序码(如图 4-2)，而在一些

需要分区烧录的需求上，也能选择分开编译以产生区块的烧录程序码(如图 4-3，其中 App Bin 

及 Data Bin 是由 Bin File 中区分出来的)，烧录程序码可直接烧录至芯片的 Flash ROM(分为

App Flash ROM 及 Data Flash ROM 两区)，详细芯片的 Flash ROM 烧录区配置如图 4-4： 

Bin File

 
图 4-2 单一编译之 Bin File 

.

http://www.hycontek.com/


 

HY16F 系列 

烧录器使用说明书 

 

 

© 2022 HYCON Technology Corp 
www.hycontek.com 

 APD-HY16IDE006-V12_SC 
page13 

 

App Bin 

File

Data Bin 

File

Bin File

 
图 4-3 分开编译之 Bin File 

App 

Bin File

Reserved

App 

Flash ROM

Data 

Flash ROM

Data 

Bin File

Flash

ROM

Bin File

0x90000

0x80000

0x9F000

<Bin File> 

programming from 0x90000 address

<App bin File> 

programming from 0x90000 address

<Data bin File> 

programming from 0x9F000 address
 

图 4-4 烧录区配置 

 

1. App Bin File：此烧录程序码由使用者应用程序所产生的，烧录在芯片的 App Flash ROM

区，为烧录时的必要性程序码。 

2. Data Bin File：此烧录程序码由使用者自行规划的固定参数或校正参数所产生的，烧录在

芯片的 Data Flash ROM 区，因此程序码为依客户应用需求产生，故非必要性。 

3. App Bin 及 Data Bin 是由 Bin File 分开而得的烧录档，目的是用来做分区烧录的应用，

若不需要做分区烧录则在烧录时直接用 Bin File 取代 App Bin File 烧录至芯片就行。 
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4.3. 烧录器软件说明 

HY16F Writer 软件界面功能区块，功能介绍如下： 

1 2

3

4

5

6 7 8

9

10

11
12
13

14

15

16

17 18

19

10-1

图 4-5 界面功能区块图 

4.3.1. 连接界面 

21

3

4

5

 
图 4-6 连接界面图 
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(1)连接状态：Connect/Disconnect 按钮：当显示 Connected 为 USB 连线；当显示 Disconnect

为 USB 离线，当芯片有做加密保护时，在连接时会有以下情况： 

 当芯片选择的型号是 HY16F18X 或 HY16F19X 时： 

 若芯片是做硬件加密，要输入正确密码解密后芯片才能正常连线。 

 若芯片是做软件加密，要透过 Flash Erase 功能先解密后芯片才能正常连线。 

 当芯片选择的型号是 HY16F19XB 或 HY16F3981 时： 

 若芯片是做硬件加密，要输入正确密码解密后芯片才能正常连线，连线后芯片的 App  

ROM 会被清除。 

 若芯片是做软件加密，要透过 Flash Erase 功能先解密后芯片才能正常连线。 

 

(2)Flash Erase 按钮：直接清除芯片里的所有资料(包含 Flash ROM 及解密) 

 当芯片选择的型号是 HY16F18X 或 HY16F19X 时： 

 若芯片未做硬件加密保护，直接清除芯片内 Flash ROM 资料。 

 若芯片已做硬件加密保护(显示 Code Protection)，则需要检查密码，密码错误显示 

Password Error 不做任何动作，密码正确才会清除芯片内 Flash ROM 资料并同时 

解密，完成后显示芯片为空白讯息。 

 当 IC 选择的型号是 HY16F19XB 或 HY16F3981 时： 

无论芯片是否做过加密保护，经由 Flash Erase 按钮(不需要输入密码)就可以直接清除芯片内

Flash ROM 资料，并同时解密。 

 

(3)Part No.：显示当前芯片型号，以及 RAM、APROM 的大小。 

 

(4)版本信息：显示烧录器 F/W 版本与软件版本 

 F/W Ver.：显示 WK08x 所载入的 F/W 版本 

 Software Ver.：显示 HY16F Writer 的软件版本 

NOTE：使用 WK08x 前要确定烧录器有载入能支持 HY16F 产品烧录的 F/W，具体 F/W 

的载入方式可参考『整合型烧录器使用说明书 APD-HYIDE013 文档』。HY16F Writer V3.8.1

以后的版本, 不再支持 Burner Transformer 软件更新烧录器 F/W. 烧录器 F/W 的更新方式可

以直接从 HY16F Writer V3.8.1 的选项 Function, Update Firmware 来完成.  

 

(5) Encrypt & Decrypt：加密保护功能 

 Encrypt with password：带密码之硬件加密功能，密码输入范围为 0x0 ~0xFFFFFFFF

的数值以作为硬件保护；预设为无密码状态 0xFFFFFFFF，每次下载程序时都会将密码

输入 Burner 与 Chip 中，密码正确与否决定程序是否可以被读出；若忘记密码，此芯片

将不能重复被烧录。 
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 Encrypt without password：无密码之软件加密功能，不须输入密码；若芯片已加密，连

接时需手动按”Flash Erase”按钮才能解密。 

4.3.2. 程序界面 

6 7 8

9

1010-1

 
图 4-7 程序界面图 

 

程序显示界面分为三页 

(6)AppBin & Data Bin：分别显示待烧录程序码的内容，预设显示 AppBin 画面。 

(7)Appin Chip & Data in Chip：分别显示读回自芯片的烧录程序码的内容。 

(8)Appin Burner & Data in Burner：分别显示读回自烧录器的烧录程序码的内容。 

(9)Load file：载入待烧录程序码的.bin 文档，并显示 File size & Checksum。 

(10)Function：有 7 个选项如下 

 

I. Unlock Flash：不开放使用。 

II. Lock Flash：不开放使用。 

III. Restore to UnSeal State：使已加密 IC 解除密码，进入未加密状态。 

NOTE：HY16F188 及 HY16F19X 产品无法使用此功能。 

IV. Save Option Project：保存工程，包括烧录配置和烧录档。 

V. Open Option Project：载入工程。 

VI. Download LCM String：下载 LCM 显示 String。 

Note : 如果遇到 LCD 无字体显示或是乱码情况, 可选择更新下载 LCM String 

VII. Update Firmware：在线更新 WK08D 烧录器 Firmware, HY16F Writer V3.8.1 以后的

版本都建议使用此方式更新烧录器 Firmware, 使用者不要再透过 HYCON Burner 

Transformer 软件来更新烧录器 Firmware。 

(10-1) Clock Calibrate：频率校正功能. 此为特殊应用需求, 如需执行此功能, 请联系 HYCON 工程人员.  
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4.3.3. 状态界面 

11
12
13

14

15

16

17 18

 
图 4-8 状态界面图 

 

(11)Burn of number：设定限制烧录次数，可设定的范围为 0~99999999。 

 

(12)Chip Code：滚码写入功能(写入地址在芯片 Flash ROM 的最后 4 个字节)，支援离线烧

录使用，每烧录成功一次会自动加 1，最大加到 999999999 就会停止；当有勾选 Chip Code

时才能启用此功能，用户可自行设定起始的初值(范围为 1~99999999)。 

例如：假设使用 HY16F198B 芯片烧录，而当前的滚码计数到 10000，则在 Flash ROM 的

滚码写入地址 0xFFFC~0xFFFF 会显示=> 0x2710 

 

(13)ISP Resource Setting：定义 ISP UART Pin & ISP Check Pin 

烧录器版本 HY16F Writer V3.3 以后的版本开放使用，如有需要 ISP Bootloader 功能，可以

利用此功能来做 ISP Bootloader Enable 的设定。 

 

(14)App Bin and address Begin：一般烧录都是先勾选 AppBin 后，可输入烧录的起始位置 

(初始值为 0，不需要刻意变更)。 

 

(15)Data Bin and address Begin：如需要烧录 Data Bin 可勾选并可输入烧录的起始位置 

(初始值为 F000，不需要刻意变更)。 
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 (16)Erase All：可决定烧录前是否对芯片的 Flash ROM 空间全部清除。 

 有勾选 Erase All时：烧录前会先清除芯片的 Flash ROM(即 App ROM 及 Data ROM)，

再进行烧录动作，故芯片第一次烧程序时建议勾选 Erase All 功能。 

 未勾选 Erase All 时：烧录前芯片的 Flash ROM 资料不会被清除，就直接进行烧录动作，

故当需要将 App Bin 及 Data Bin 做分开烧录的动作时，则不需要勾选 Erase All 功能。 

 

 (17)Read 功能：依据 Target 选择以决定是读取 Chip 或 Burner 的程序码 

 当芯片选择的型号是 HY16F18X 或 HY16F19X 时： 

 当 Target 选择 Chip： 

1. 若芯片未做任何加密保护，可直接读取芯片完整的 Flash ROM 资料。 

2. 若芯片已做软件加密保护，则无法读取芯片的程序码。 

3. 若芯片已做硬件加密保护，则要输入正确的密码才能读取芯片中完整的 Flash 

ROM 资料。 

 当 Target 选择 Burner： 

1. 若芯片未做硬件加密保护，则可以直接读取 WK08x 中的 Flash ROM 资料。 

2. 若芯片已做硬件加密保护，则要输入正确的密码才能读取WK08x中完整的 Flash 

ROM 资料，当密码错误时会显示 Password read fail 而无法读取。 

 当芯片选择的型号是 HY16F19XB 或 HY16F3981 时： 

 当 Target 选择 Chip： 

1. 若芯片未做任何加密保护，可直接读取芯片完整的 Flash ROM 资料。 

2. 若芯片已做软件加密保护，则无法读取芯片的程序码。 

3. 若芯片已做硬件加密保护，则要输入正确的密码才能读取芯片中的 Flash ROM

资料(读取之前 App ROM 会自动被清除)。 

 当 Target 选择 Burner： 

1. 若芯片未做硬件加密保护，则可以直接读取 WK08x 中的 Flash ROM 资料。 

2. 若芯片已做硬件加密保护，则要输入正确的密码才能读取WK08x中完整的 Flash 

ROM 资料，当密码错误时会显示 Password read fail 而无法读取。 

 

(18)Burn 功能：依据 Target 选择来动作，说明如下 

 当 Target 选择 Chip 时：将 App Bin、Data Bin 及加密讯息烧录到芯片内。 

NOTE：如果芯片已做过加密保护，则要先进行解密才能执行以上动作。 

 当 Target 选择 Burner 时：将 App Bin、Data Bin、加密讯息、芯片型号及烧录设置下载

到 WK08x 内。 
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(19)烧录状态：显示烧录进度百分比，如下图： 

 
图 4-9 烧录进度图 

 

(20) Reading Address Begin & End：此功能同图 4-8 中(17)Read 读取芯片功能，差别在于

用户可自行设定起点和终点的读取地址，如下图： 

 

 
图 4-10 Read Area 界面图 
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5. 烧录操作范例说明 

以 HY16F198B 芯片烧录来举例说明 

 

5.1. 在线烧录功能 

 

STEP01：开启 HY16F Writer 软件，点选 Connect 以连接 WK08x 及芯片，并依显示的 Part 

No.芯片型号来选择所要烧录的芯片型号。 

 

STEP02：选择 Target 为 Chip。 

 

STEP03：App Bin 必须勾选，正常烧录需勾选“Erase All”。 

 

STEP04：点选 Load 载入烧录 App bin File，显示档案 Checksum 及其他讯息。 

 

STEP05：点选 Burn 烧录按键，若芯片未做硬件加密保护，可直接将程序码烧录到芯片中，

若芯片已做硬件加密保护，则必须输入正确的密码解密后才能正常烧录，烧录完成后显示烧

录结果。 

 

STEP01

STEP02

STEP03

STEP04

STEP05
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5.2. 离线烧录功能 

 

STEP01：开启 HY16F Writer 软件，点选 Connect 以连接 WK08x 及芯片，并依显示的 Part 

No.芯片型号来选择所要烧录的芯片型号。 

 

STEP02：选择 Target 为 Burner。 

 

STEP03：App Bin 必须勾选，正常烧录需勾选“Erase All”。 

 

STEP04：点选 Load 载入 App Bin File，显示档案 Checksum 及其他讯息。 

 

STEP05：点选 Burn 按键，将程序码下载到烧录器中，下载完成后显示 PASS。 

 

STEP06：将烧录软件关闭后，透过烧录器上 Program 按键进行芯片烧录，烧录过程中显示

L3(Busy)灯号，烧录完成后 L3 灭灯，显示 L1(OK)灯号或是 L2(Error)灯号。 

STEP01

STEP02

STEP03

STEP05

STEP04
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5.3. Read Chip 功能 

 

STEP01：开启 HY16F Writer 软件连接 WK08x 及芯片。 

 

STEP02：输入正确 Password(密码错误时，则无法与芯片连接)，若无密码则不用写入。 

 

STEP03：点选 Connect，若通过芯片检查则显示 Password protection 若检查失败则显示

Chip error(预设 Program->Password：FFFFFFFF)当检查通过后，就可以重新设定 Password

资料。 

 

STEP04：点选 Chip 设定为 read Chip 模式，选择要读取的是 App Bin。 

 

STEP05：点选 Read 按钮，软件会跳至 App in chip 的显示视窗。 

 

STEP06：Read Chip 功能主要是将 Load 的 BIN file 与芯片的 Flash ROM 进行比对，当比

对通过时，会于视窗中显示 Equal，当比对不通过时则显示 Not Equal。 

 

STEP02

STEP03

STEP05

STEP06

STEP04

STEP04

STEP05

NOTE： 

若芯片用 Debug Tool 烧录(芯片之前未用烧录器烧录过)，再透过烧录器读取，预设会读取整

个 Flash ROM的程序码，因此Check sum所计算值并非正确的Check sum；若用Debug Tool

烧录(芯片之前已经用烧录器烧录过)，再透过烧录器读取，预设会读取上一次透过烧录器曾

经烧录过的App Flash ROM程序码长度，因此Check sum所计算值并非真正芯片正确Check 

sum，所以用 Debug Tool 烧录的芯片所读出的 Check sum 不能作为参考。 
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5.4. Read Burner 功能 

 

STEP01：开启 HY16F Writer 软件连接 WK08x 及芯片。 

 

STEP02：输入正确 Password(密码错误时，则无法与芯片连接)，若无密码则不用写入。 

 

STEP03：点选 Connect，若通过芯片检查则显示 Password protection 若检查失败则显示

Chip error(预设 Program->Password：FFFFFFFF)当检查通过后，就可以重新设定 Password

资料。 

 

STEP04：Target 选项设定为 Burner，选择要读取的是 App Bin。 

 

STEP05：点选 Read 后，软件会跳至 App in Burner 的显示视窗。 

 

STEP06：Read Burner 功能主要是将 Load 的程序与 Burner 进行比对，当比对通过时会于

Burner 视窗中显示 Equal，当比对不通过时则显示 Not Equal。 

 

STEP02

STEP03

STEP05

STEP06

STEP04

STEP04

STEP05
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5.5. ISP Resource Setting 设置说明 

选用 HY16F3981 芯片为例子说明，可以透过烧录器来操作 HY16F3981 要致能(Enable)

或关闭(Disable)ISP Bootloader 功能，以下图为例子说明，设定 ISP Method Select 为

Timeout Entry模式，在致能Enable ISP的情况下，并且选择 ISP Uart Port为PT2.0 & PT2.1，

这时候可以得到 ISP Resource Setting 的信息为 01000355： 

 

如果设定为 CheckPin Entry模式，同样选择 ISP Uart Port 为 PT2.0 & PT2.1，并且 ISP 

Check Pin 为 PT2.2，这时候可以得到 ISP Resource Setting 的信息为 01030355. 

 

 呈上, 相同设置情况下, 如果取消 Enable ISP 功能, 这时候会得到的信息为 01030300 
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5.6. Update Firmware 操作说明 

 

HY16F Writer V3.8.1 以后的版本都支援在线更新烧录器 Firmware, 使用者不要再透过

HYCON Burner Transformer 软件来更新烧录器 Firmware.  HY16F Writer V3.8.1 之后的版

本, 都可以直接在 Function选单里面的Update Firmware来更新烧录器 Firmware. 以下将详

细说明如何使用 Update Firmware 功能来进行烧录器 Firmware 更新.  

Step1 : 选单 Function, 选择并选取 Update Firmware 

 

Step2 : 进入 Update Firmware 操作页面, 按下 Update 按钮, 跳出操作说明步骤与图示. 

 

1.Diconnect Burner : 硬件端, 需要先把烧录器的 USB 断开电源, 并且准备一个短路跳帽

(Jump)短路”Update Pin”, 参考下图. 

Disconnect 

Burner
Link Update Pin to ground 

by Short Jump  
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2.Link burner with computer : 重新把USB电源接上. 完成此步骤, 对烧录器来说等于重新执

行了一次断电&上电的动作, 并且因为Update Pin 已接连接到 ground, 等同烧录器上电之后

进入 FW 更新模式. 

Link Burner with 

computer

Link Update Pin to ground 

by Short Jump  

Step3 : 按下 Next 按钮, 开始执行 FW 更新, 直到 100%才算完成 FW 更新. 

 

Step4 : 更新完成到 100%之后, 按下 Close 按钮, 硬件端, 记得把烧录器的短路跳帽(Jump)

移除. 此时烧录器已经离开 FW 更新模式, 可以工作于正常模式. 

Remove Short Jump
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Step5 : 按下 Connect 按钮, 观察 F/W Ver 是否有更新成功.  

使用者可自由选择离线模式(离线模式下需选择任一 IC 型号)或是在线模式来确认 FW 版本. 

例如 : Software Ver 3.8.1 搭配的 F/W Ver 是 WK08 4.4 版本  

  

注意: 如果烧录器没有成功进入 FW 更新模式, 按下 Update 按钮会无法正常更新 FW, 出现

以下错误讯息. 例如 : No such USB device 或是 Send sycn packno cmd fail, 并且更新进度

会一直停在 0%. 如遇到无法正常更新 FW 的情况, 请检查是否本章节描述 Step 1~4 有哪些

步骤漏掉导致更新失败, 把操作步骤重新详读一次, 重新再操作一次. 
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6. 烧录器信息说明 

 

针对 WK08x 整合型烧录器，有如下显示信息 

 

6.1. 烧录配置信息 

 

按下烧录器上的 Information 键，显示各种参数信息 

 

Information  1 : Support IC:

HY16F
支持型号

 
 

Information  2 : Program Counter 

Left xxxxxxxx
剩余烧录次数

 
 

Information  3 : Chip ID From Fla

sh = xxxxxxxx
待烧录晶片型号

Chip ID From IC 

     = xxxxxxxx
烧录器连接的
晶片型号

Body hadn’t been 

   protected
晶片是否已被
烧录保护

 
 

Information  4 : Chip Code Value 

      xxxxxxxx
Chip Code 值

 
 

Information  5 : ISP Setting Valu

e   = xxxxxxxx
ISP Setting

 
 

Information  6 : Program Key Frn. 

P+V+E
烧录设定

 
 

Information  7 : Size= xxxxxxxx,

CheckSum= xxxx
App Bin档信息

 
 

Information  8 : Write Add Begin 

     = xxxxxxxx
App Bin档烧
录起始位址

 
 

Information  9 : Size= xxxxxxxx,

CheckSum= xxxx
Data Bin档信息

 
 

Information  10 : Write Add Begin 

     = xxxxxxxx
Data Bin档烧
录起始位址
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6.2. 错误信息 

 

在使用烧录器过程中，若提示错误讯息，可以参考下列说明 

Error  1:

VDD =XXX
VDD电压错误

 

Error 1 表示烧录器的 VDD 电压错误 

Error  2:

VPP =XXX
VPP电压错误

 

Error 2 表示烧录器的 VPP 电压错误 

Error  3:

Chip ID ERROR
连接的IC与待烧
录code不匹配

 

Error3 表示 HEX 档的 IC 型号与连接的 IC 型号不一致，请确认 Information 3 显示的 Flash 

ID(HEX 档的 IC 型号) 

Error  4:

Blank Fail!
查空错误

 

Error 4 表示 IC 非空，已写有资料。 

Error  5        

Program Fail!
烧录错误

 

Error 5 表示烧录过程出错，请检查烧录引脚是否有连错或短路，或返回维修。 

Error  6        

Verify Fail! 
烧录校验错误

 

Error 6 表示烧录后的程序校验出错，请检查烧录引脚是否有连错或短路，或返回维修。 

Error  7        

Protect Fail!
烧录保护错误

 

Error 7 表示设定的烧录保护，因烧录不良未保护。 

Error  8        

Program Count=0
烧录次数=0

 

Error 8 表示设定的烧录次数用完，需要重新下载程序并设定次数。 

Error  11       Chip 

ID Mismatch
连接的IC与待烧
录code不匹配

 

Error 11 表示连接的 IC 型号，与烧录器下载的 HEX 档不匹配。因为 HEX 档包含 IC 型 

号等信息，必须型号一致才可以烧录。请找到正确的 HEX 档重新下载。 
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Error 12 Com 

munication Error
连接错误

 

Error 12 只用于 HY16F 烧录信息说明，表示连接错误 ，请检查连接线否有错误。 

Error  13       IC Is 

Enctypted
IC已经写保护

 

Error 13 只用于 HY16F 烧录信息说明，表示 IC 已烧录保护。 

Error  14       

Passwore Error
密码错误

 

Error 14 只用于 HY16F 烧录信息说明，表示当前密码和已写入密码不一致。 

Error  15  Chip 

Code Write Error
Chip Code错误

 

Error 15 只用于 HY16F 烧录信息说明，表示 chip code 写入错误，一般只会在通迅异常 

时才会出现。 

Error  16       

Erase Fail!
擦除失败

 

Error 16 只用于 HY16F 烧录信息说明，表示 IC 擦除清空失败。 

Error  17  Update 

Info Page Fail
升级失败

 

Error 17 只用于 HY16F 烧录信息说明，表示客户设定的配置信息资料写入失败。 
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7. 修订记录 

以下描述本档差异较大的地方，而标点符号与字形的改变不在此描述范围。 

日期 文件版次 页次 摘要 

2022/04/02 V12 ALL 初版发行 
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